KONTENJANLAR

A) SAVUNMA TEKNOLOJILERI YUKSEK LiISANS PROGRAMI

A.1) Yurt Ici Kontenjam: (T.C Vatandas1 ve BILSEM Kontenjani)

Basvuru
Alinacak

Kontenjan

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:

Alan
“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,
o “Bilisim Sistemleri Miihendisligi”, “Yazilim Miihendisligi”, “Bilgisayar ve Ogretim
Bilgisayar Ny ey o 0 . A vy Ty sepe L.
. TN 10 Teknolojileri Ogretmenligi”, “Bilgisayar Sitemleri Ogretmenligi” Boliimlerinin
Mithendisligt 2* SAY birinden lisans mezunu olmak
(1.Grup) . e s C e . ;
*Yukarida belirtilen boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Biyomedikal Miihendisligi”, “Elektrik Mihendisligi”, “Elektrik-Elektronik
Miihendisligi”, “Elektronik Mihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
Elektrik- “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Miihendisligi”,
Elektronik 15 SAY “Haberlesme Miihendisligi”, “Elektrik Ogretmenligi”, “Elektronik Ogretmenligi”,
Miihendisligi 5* “Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ogretmenligi”’, Béliimlerin birinden lisans mezunu
(2.Grup) olmak.
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Gida Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya
Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Mithendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”, “Malzeme
Kimya 5 Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Mihendisligi”, “Polimer Malzeme
Miihendisligi 1% SAY | Miihendisligi?, “Tekstil Miihendisligi”, “Kimya Ogretmenligi”, Boéliimlerinin
(3.Grup) birinden lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o0gretmen olmak.
Makine “Makine Miihendisligi”, “imalat Mithendisligi”, “Mekatronik Miihendisligi”
Miihendisligi 5 SAY e s .
Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
(4.Grup)
“Fizik”, “Imalat Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, ‘“Makine
Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”, ‘“Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”,
Metalurji ve “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Miihendisligi”,“Mekatronik Miihendisligi”,
Malzeme 5 SAY “Metalurji ve Malzeme Mihendisligi”, “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Fizik
Miihendisligi 2* Ogretmenligi”, “Kimya Ogretmenligi”’, Boéliimlerinin birinden lisans mezunu
(5.Grup) olmak.
* Yukarida belirtilen boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
ogretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Elektrik-Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik
Miihendislik Miihendisligi”, “Kimya”, ““Kimya Miihendisligi”, “Matematik”, “Malzeme Metalurji
Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, ‘“Nanoteknoloji Miihendisligi”, Fizik
Temel 15 MY 20 i g iy o NS s
Bilimleri 5 SAY Ogri:tmen%lg:l , ‘K‘lmya Qgretmenllgl , “Matematik Ogretmenligi”,
(6.Grup) Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak. .
' * Yukarida belirtilen boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
ogretmen olmak.
“Enerji Sistemleri Miithendisligi”, “Fizik Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”,
“Havacilik ve Uzay Miihendisligi”, “Imalat Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”,
Ucak “Mekatronik Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve
Miihendisligi 12 SAY Malzeme Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Ugak Miihendisligi”, “Ugak
Alam 2* ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”,
(7.Grup) Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
o6gretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”,
Uzay 12 “Malzeme Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Ucak
Miihendisligi P SAY Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”,
(8.Grup) Boéliimlerinin birinden lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen béliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
6gretmen olmak.




A.2) Yatay Gecis Kontenjani: (Yiiksek Lisans programinda okuyor olanlar)

Basvuru
Alimacak Kabul Edilecek Ogrenim Alanlar
Alan
Bilgisayar “Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,
Miihendisligi SAY | “Bilisim Sistemleri Mithendisligi”, “Yazilim Miihendisligi”,
(1.Grup) Program veya Anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Elektrik- “Biyome.di.kgl Mﬁhendi§ligi”, “E.lelftr.ik Mﬁhgndisligi’f, . “Elektrik-EIeKtrpnik
Elektronik Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
.  rexe SAY | “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Miihendisligi”,
Miihendisligi « .. RGN U
2.Grup) Haberlesme Muhend.1§11g1 , Savunme.l Teknolf)Jllerl )
Program veya Anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Gida Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya
Kimya Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”, “Malzeme
Miihendisligi SAY | Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Polimer Malzeme
(3.Grup) Miihendisligi”, “Tekstil Mithendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
“Fizik”, “Imalat Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Makine
Metalurji ve Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”,
Malzeme SAY “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Miihendisligi”, ‘“Mekatronik Miihendisligi”,
Miihendisligi “Metalurji ve Malzeme Miithendisligi”, “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Savunma
(5.Grup) Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarinn birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
Miihendislik “Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Elektrik-Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik
Temel SAY Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, Malzeme Metalurji Miihendisligi”,
Bilimleri “Makine Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
(6.Grup) Program veya Anabilim dallarimin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Fizik Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”,
Ucak “Havacilik ve Uzay Miihendisligi”, “Imalat Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”,
Miihendisligi SAY “Mekatronik Mihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, ‘“Metalurji ve
Alam Malzeme Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Mithendisligi”, “Ucak Mithendisligi”, “Ugak
(7.Grup) ve Uzay Mithendisligi”, “Uzay Miithendisligi”, “Savunma Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.
“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Uzay Miihendisligi”, “Makir.le' Mﬁhendislig%”, “Malzeme Bilimi ve .Mﬁhendisligi”,
Miihendisligi SAY “Malzeme Mihendisligi”, ‘“Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Ugak
Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”, “Savunma
(8.Grup) 1 e
Teknolojileri
Program veya Anabilim dallarmin birinde yiiksek lisans yapiyor olmak.




B) SAVUNMA TEKNOLOJILERI DOKTORA PROGRAMI
B.1) Yurt ici Kontenjani: (T.C Vatandasi ve BILSEM Kontenjani)

Basvuru
Almmacak
Alan

Kontenjan

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:

“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,
“Bilisim Sistemleri Miithendisligi”, “Yazilim Miihendisligi”, “Bilgisayar ve Ogretim
Bilgisayar 3 Teknolojileri Ogretmenligi®, “Bilgisayar Sitemleri Ogretmenligi”, “Savunma
Miihendisligi 1% SAY Teknolojileri”, Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya yiiksek
(1.Grup) lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya
yiiksek lisans mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Biyomedikal Miihendisligi”, “Elektrik Miihendisligi”, “Elektrik-Elektronik
Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”’, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,
Elektrik- “Elektronik ve Habe':rl'es.me .Mi'ihendislig.i.”, “Telekomiinikasyon .Mii'hendisligif’,
Elektronik 10 ‘iHaberlesme Miihendisligi”, “Ile.r_l Teknolojiler”, “Savunma Teknoloq ileri”, “Elekt_r_lk_
- . - SAY Ogretmenligi”, “Elektronik Ogretmenligi”, “Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Miihendisligi 5 =S S, o . . . .
(2.Grup) Qgretmenllgl ,, Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya yiiksek
lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya
yiiksek lisans mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Gida Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya
Miihendisligi”, “Kimya ve Siire¢ Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”,
Kimya “Malzeme Bilimi ve Mihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Polimer
.. e 3 Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Miihendisligi”, “Kimya Ogretmenligi”, “Savunma
Miihendisligi 1% SAY Teknoloiileri® P Anabilim dall birinden i iiksek
(3.Grup) [eknolojileri” Program veya Anabilim dallarmin birinden lisans veya yiikse
lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya
yiiksek lisans mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
Makine “Makine Miihendisligi”, “Imalat Miihendisligi”, “Mekatronik Miihendisligi”,
Miihendisligi 5 SAY “Savunma Teknolojileri”, Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya
(4.Grup) yiiksek lisans mezunu olmak.
“Fizik”, “Imalat Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, ‘“Makine
Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”’, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”,
Metalurji ve “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Mekatronik Miihendisligi”,
Malzeme 5 SAY “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Mithendisligi”, “Savunma
Miihendisligi 2* Teknolojileri”, “Fizik Ogretmenligi”, “Kimya Ogretmenligi”; Program veya
(5.Grup) Anabilim dallarinin birinden lisans veya yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden lisans veya
yiiksek lisans mezunu olmak ve BILSEM’de ogretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Elektrik-Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik
Miihendislik Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Mihendisligi”, “Matematik”, “Malzeme Metalurji
Temel 10 Mﬁhend?.slig.i”, “.Makige Mﬁh;n.disligi’?, “N.gnoteknolgji. Mﬁhendisl.igi”.,. “Savur}rr}a
Bilimleri 5 SAY Teknolojileri”, “Flzll.('Ogretmenhgl”,. ‘.‘Klmyz% Ogretmenligl”, “Matematlk Ogretmenligi”
Program veya Anabilim dallarimin birinden lisans veya yiiksek lisans mezunu olmak.
(6.Grup) * Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya yiiksek
lisans mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Enerji Sistemleri Mithendisligi”, “Fizik Miihendisligi”, “Havacilik Mithendisligi”, “Havacilik
ve Uzay Miihendisligi”, “Imalat Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, “Mekatronik
Ucak Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”,
Miihendisligi 4 SAY “Nanoteknoloji Mithendisligi”, “Uc¢ak Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay
Alam 2* Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri” Program veya Anabilim dallarimin birinden lisans
(7.Grup) veya yiiksek lisans mezunu olmak.
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimin birinden lisans veya yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.
“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”,
Uzay “Malzeme Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Mihendisligi”, “Ugak
.. ese 4 Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”, “Savunma
Mihendisligi 2* SAY Teknolojileri” Program veya Anabilim dallarimin birinden yiiksek lisans mezun
(8.Grup) o|ema(|)( ojileri” Prog vey ili min birinden yiiksek lisans mezunu
*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarinin birinden lisans veya
yiiksek lisans mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.




B.2) Yatay Gecis Kontenjani: (Doktora programinda okuyor olanlar)

Basvuru
Almacak
Alan

Kabul Edilecek Ogrenim Alanlari

“Bilgisayar Miihendisligi/Bilgisayar Bilimi”, “Bilgisayar ve Yazilim Miihendisligi”,

Ei:?ﬁi%?:ﬁgi say | ‘Bilisim Sistemleri Mithendisligi”, “Yazilim Mihendisligi”, “Savunma
(1.Grup) Teknolojileri B N

Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Elektrik- “Biyome?di.ka}l Mﬁhendi§ligi”, “E.lelftr.ik Mﬁhe.ndisligi’.’, . “Elektrik-EIeKtrpnik
Elektronik Miihendisligi”, “Elektronik Miihendisligi”, “Elektrik ve Bilgisayar Miihendisligi”,

. . ree. SAY “Elektronik ve Haberlesme Miihendisligi”, “Telekomiinikasyon Miihendisligi”,

Miihendisligi « .. s v et
2.Grup) Haberlesme Muhend.1§11g1 , Savunmz} ”.l'eknoloplerl

Program veya Anabilim dallarinin birinde doktora yapiyor olmak.

“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Gida Miihendisligi”’, “Kimya”, “Kimya
Kimya Miihendisligi”’, “Kimya ve Siire¢ Miihendisligi”, “Malzeme Miihendisligi”,
Miihendisligi SAY “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Polimer
(3.Grup) Malzeme Miihendisligi”, “Tekstil Mithendisligi” “Savunma Teknolojileri”

Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.

“Fizik?, “Imalat Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, ‘“Makine
Metalurji ve Miihendisligi?, “Malzeme Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Mihendisligi”,
Malzeme SAY “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Mekatronik Miihendisligi”,
Miihendisligi “Metalurji ve Malzeme Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Mithendisligi”, “Savunma
(5.Grup) Teknolojileri”

Program veya Anabilim dallarimin birinde doktora yapiyor olmak.
Miihendislik “Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Elektrik-Elektronik Miihendisligi”, “Fizik”, “Fizik
Temel Miihendisligi”, “Kimya”, “Kimya Miihendisligi”, “Malzeme Metalurji
Bilimleri SAY Mﬁhend%.slig?”, “Makine Miihendisligi”, “Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Savunma
(6.Grup) Teknolojileri”

) Program veya Anabilim dallarinin birinde doktora yapiyor olmak.

“Enerji Sistemleri Miihendisligi”, “Fizik Miihendisligi”, “Havacilik Miihendisligi”,
Ucak “Havacilik ve Uzay Miihendisligi”, “Imalat Miihendisligi”, “Makine Miihendisligi”,
Miihendisligi SAY “Mekatronik Miihendisligi”, “Malzeme Bilimi ve Miihendisligi”, “Metalurji ve
Alam Malzeme Miihendisligi”, ‘“Nanoteknoloji Miihendisligi”, “Ugak Miihendisligi”,
(7.Grup) “Ugak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”, “Savunma Teknolojileri”

Program veya Anabilim dallarinn birinde doktora yapiyor olmak.

“Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Havacilik Miihendisligi”, “Havacilik ve Uzay
Uzay Miihendisligi”, “Makir.le. Mﬁhendislig.i.”, “Malzeme Bilimi ve .Mii}.lendisligi”,
Miihendisligi SAY “Malzeme. .Ml'ihendlshgl”, “Metalurji ve. Malzeme Mﬁhepd}s!lgl”, “Ugak
(8.Grup) Miihendisligi”, “Ucak ve Uzay Miihendisligi”, “Uzay Miihendisligi”’, “Savunma

Teknolojileri”
Program veya Anabilim dallarinin birinde doktora yapiyor olmak.




C) TARIM BILIMLERI YUKSEK LiSANS PROGRAMI

C.1) Yurt ici Kontenjanlari: (T.C Vatandasi ve BILSEM Kontenjan)

Basvuru Alinacak
Alan

Kontenjan

ALES
Puan

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlar:

Tarim Bilimleri
Yiiksek Lisans
programi
(1.Grup)

20
2%

Tiiri

SAY

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida
Miihendisligi”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,
“Peyzaj Mimarlig1”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal Biyoteknoloji”, “Tarim
Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Miihendisligi”, “Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme” Boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak. )
*Yukarida belirtilen boliimlerinin birinden lisans mezunu olmak ve BILSEM’de
0gretmen olmak.

C.2) Yatay Gecis Kontenjanlari: (Yiiksek Lisans programinda okuyor olanlar)

Basvuru Alinacak
Alan

Kontenjan

ALES
Puan

Kabul Edilecek Ogrenim Alanlar

Tarim Bilimleri
Yiiksek Lisans
Program

10

Tiirii

SAY

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”, “Gida
Miihendisligi”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,
“Peyzaj Mimarlig1”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal Biyoteknoloji”, “Tarim
Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Mithendisligi”, “Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme” Program veya anabilim dallarinin birinde yiiksek lisans
yapiyor olmak.

D) BITKi KORUMA DOKTORA PROGRAMI

D.1) Yurt i¢ci Kontenjanlari: (T.C Vatandasi ve BIiLSEM Kontenjami)

Basvuru Alinacak
Alan

Kontenjan

ALES
Puan

Kabul Edilecek Mezuniyet Alanlari

Bitki Koruma
Doktora program
(1.Grup)

15
1*

Tiiri

SAY

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”,
“Entomoloji”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Miihendisligi”,
“Peyzaj Mimarlig1”, “Tarim Bilimleri”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal
Biyoteknoloji”, “Tarim Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Mithendisligi”,
“Toprak Bilimi”, “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” Program veya Anabilim
dallarinin birinden lisans veya yiiksek lisans mezunu olmak.

*Yukarida belirtilen Program veya Anabilim dallarimn birinden yiiksek lisans
mezunu olmak ve BILSEM’de 6gretmen olmak.

D.2) Yatay Gecis Kontenjanlari: (Doktora programinda okuyor olanlar)

Basvuru Alinacak
Alan

Kontenjan

ALES
Puan
Tiiri

Kabul Edilecek Ogrenim Alanlari

Bitki Koruma
Doktora program

10

SAY

“Bahge Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Bitkisel Uretim ve Teknolojileri”,
“Biyoloji”, “Biyokimya”, “Biyosistem Miihendisligi”, “Biyoteknoloji”,
“Entomoloji”, “Molekiiler Biyoloji ve Genetik”, “Peyzaj Mithendisligi”,
“Peyzaj Mimarlig1”, “Tarim Bilimleri”, “Tarla Bitkileri”, “Tarimsal
Biyoteknoloji”, “Tarim Ekonomisi”, “Tarimsal Genetik Mithendisligi”,
“Toprak Bilimi”, “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme”

Program veya anabilim dallarinin birinde doktora yapiyor olmak.




